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Cette gamme de produits comprend des Cette gamme de produits comprend des Cette gamme de produits comprend des 

boîtiers pouvant recevoir des circuits 

imprimés de quelques centimètres carrés 

seulement jusqu'à des cartes au format 

Europe et au-delà.

Les boîtiers fermés vous permettent de 

monter votre carte pour C.I. équipée en 

réalisant un module électronique protégé 

contre la poussière et les contacts fortuits. 

La grande variété de modèles proposés 

garantit une grande souplesse.

Les boîtiers ouverts constituent un sys-

tème support permettant de réceptionner 

les C.I. et conviennent notamment aux 

modules volumineux. La surface des C.I. 

reste accessible.

Toutes les versions de boîtiers se fixent 

rapidement sur les profilés EN courants, 

grâce à leur encliquetage facile.

Profofof ndeur de module T [mm]

25

45

72

100 / 108

122

Largeur de module B [m
m]

25

> 25 à < 100

100

CM 50
29435922943592

CM 62
2944863

CM 75
2943602

CM 90
2944876

A 103 73 73 103
B 102 75 102 75
C 50 62 75 90

CM 125
2942894

CM 175
2941507

CM 200
2941853

A 103 120 110
B 102 125 149
C 125 175 200

Phoenix Contact vert semblable à RAL 6021 Chromate de zinc semblable à RAL 1018

Bleu ciel semblable à RAL 5015 Gris blanc semblable à RAL 9002

Gris clair semblable à RAL 7035 Blanc pur semblable à RAL 9010

Gris silex semblable à RAL 7032 Bleu gris semblable à RAL 7031

Noir semblable à RAL 9005 Gris signalisation semblable à RAL 7042

Rouge feu semblable à RAL 3001 Gris marron semblable à RAL 8019

Orange semblable à RAL 2003
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UM
Dimensions exactes du profilé, connectique 
quelconque utilisable

Jeu d'échantillon
UM 25/45 2959900

Jeu d'échantillon
UM 25/45 2959900

Jeu d'échantillon
UM 72 2959816

Jeu d'échantillon
UM 100/108 2959832

Jeu d'échantillon
UM 122 2853190

Bord supé-Bord supé-
rieur du C.I.
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ME-MAX
Structure modulaire, connecteur-bus en 
option, technologie de raccordement fixe ou 
par enfichage

Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
ME / ME MAX pour de plus amples informations

ME / ME-BUS / ME-TBUS
Structure modulaire,
Capots de boîtiers variables au choix, 
pour connectique fixe ou par enfichage, 
connecteur-bus en option. 
Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
ME / ME MAX pour de plus amples informations

STTCO
Juxtaposable sous forme de BJ juxtaposés, 
raccordement à ressort sur deux étages, 
pontable

EMG
Blocs de jonction pour C.I. ou possibilité de 
raccordement enfichable, capots de boîtiers à 
hauteur variable

EG
Versions de matériaux ABS et PC, capots de 
boîtiers variables

BC
Selon DIN 43880 pour coffrets d'installation, 
connectique variable, connecteurs-bus en 
option
Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
BC pour de plus amples informations

UEGH
Possibilité de raccordement à deux étages, 
connectique déjà intégrée, raccordement par 
clips et équipement possible avec des modules 
CMS

UEGM
Connectique déjà intégrée, possibilité de
raccordement à vis, enfichable ou par clips

CM
Fente d'aération intégrée, montage mural
possible, modèle de capot volumineux

Nombre de pôles : 3, 4,  8, 12, 16, 18, 24
Largeur de module B [mm]: 6, 17,5,  22,5

Echantillon :

ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 2869647
ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY 2869388
ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY 2869362
ME MAX 22,5 U-U1 KMGY 2713476

Nombre de pôles : 4, 8, 12, 16, 24
Largeur de module B [mm]: 12,5, 17,5, 22,5

Echantillon :
Embase du boîtier :
ME 22,5 UT GN 2907130
ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN 2706030
ME 22,5 UT-TBUS GN 2707385

Capot de boîtier :
connectique MINICONNEC incluse
ME 22,5 OT-1MSTBO SET 2707741
ME 22,5 OT-MSTBO SET 2907444
ME 22,5 OT-3MSTBO SET 2707767

Nombre de pôles : 4, 5
Largeur de module B [mm]: 6,2

Echantillon :
Boîtier :
STTCO-LG 2,5/5 MT GY 3038891
STTCO-LG 2,5/4 PE GY 2713159

Flasque latéral :
D-STTCO 2,5 3038406

Nombre de pôles : 4, 6, 8
Larg. mod. B [mm]: 10, 12,5, 15, 17,5, 22,5, 25

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 10-LG 2947747
EMG 15-LG 2908508
EMG 22-LG 2946133

Capot de boîtier :
EMG 10-H 7,5MM 2947763
EMG 15-H 7,5MM 2947828
EMG 22-H 7,5MM 2946159

Nombre de pôles : 8
Largeur de module B [mm]: 22,5

Echantillon :
Embase de boîtier :
EG 22,5-G/ABS GN 2764043

Capot de boîtier :
EG 22,5-A/ABS GN 2764072

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 17,8

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 17,8 UT HBUS BK 2896241

Capot de boîtier :
BC 17,8 OT-MKDSO KMGY 2896092

Couvercle de boîtier :
BC 17,8 DKL R KMGY 2896144
BC 17,8 DKL S TRANS 2896102

Nombre de pôles : 12
Largeur de module B [mm]: 22,5, 25

Echantillon :

UEGH 22,5 2757102
UEGH 25 2757115

Nombre de pôles : 6, 12
Largeur de module B [mm]: 22,5, 25

Echantillon :

UEGM 22,5 2792002
UEGM 25 2792015

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 6, 8, 24, 32, 36, 48
Largeur de module B [mm]: 35, 45

Echantillon :

ME MAX 35 U-U1 KMGY 2713667
ME MAX 35 G 2-2 KMGY 2713683
ME MAX 35 3-3 KMGY 2713696

Nombre de pôles : 8, 24, 32
Largeur de module B [mm] : 35, 45

Echantillon :
Embase de boîtier :
ME 35 UTG GN 2907208
ME 35 UT BUS/5 GN 2853637
ME 35 UT TBUS GN  2709532

Capot de boîtier :
connectique MINICONNEC incluse
ME 35 OT-MSTBO SET 2707738

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 10, 14, 16, 18, 28, 34
Largeur de module B [mm]: 30, 37,5, 45, 50, 75, 90

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 30-LG 2947860
EMG 45-LG 2946191
EMG 75-LG 2947378

Capot de boîtier :
EMG 30-H 7,5MM 2947886
EMG 45-H 7,5MM 2946214
EMG 75-H 15MM 2947967

Nombre de pôles : 16, 26, 34
Largeur de module B [mm]: 45, 67,5, 90

Echantillon :
Embase de boîtier :
EG 45-G/ABS GN 2764140
EG 67,5-G/ABS GN 2764292
EG 90-G/ABS GN 2764328

Capot de boîtier :
EG 45-A/ABS GN 2764179
EG 67,5-A/ABS GN 2764357
EG 90-A/ABS GN 2764399

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 35,6, 53,6, 71,6

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 35,6 UT HBUS BK 2896254

Capot de boîtier :
BC 35,6 OT U11 KMGY 2896034
BC 35,6 OT U22 KMGY 2896047

Couvercle de boîtier :
BC 35,6 DKL R KMGY 2896157
BC 35,6 DKL S TRANS 2896115

Nombre de pôles : 12, 24
Largeur de module B [mm]: 27,5, 40, 42,5, 45

Echantillon :

UEGH 27,5-SMD 2757128
UEGH 40/1 2757144
UEGH 40/2 2757131
UEGH 42,5/1-SMD 2757157
UEGH 45/2-SMD 2757173

Nombre de pôles : 6, 12, 24
Largeur de module B [mm]: 27,5, 40

Echantillon :

UEGM 27,5-SMD 2757063
UEGM 40/1 2792112
UEGM 40/2 2792028

Nombre de pôles : individuel

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 38, 48, 58
Largeur de module B [mm]: 100, 125, 150

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 100-LG 2947080
EMG 150-LG 2946023

Capot de boîtier :
EMG 100-H 7,5MM 2944193
EMG 150-H 15MM 2943165

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 107,6

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 107,6 UT HBUS BK 2896270

Capot de boîtier :
BC 107,6 OT U11 KMGY 2896076
BC 107,6 OT U22 KMGY 2896089

Couvercle de boîtier :
BC 107,6 DKL R KMGY 2896173
BC 107,6 DKL S TRANS 2896131

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : individuel

Coloris de boîtier disponibles

Dimension A [mm] : 70,4, 92 ou 114,5

Dimension A [mm] : 51,5, 92 ou 114,5

La valeur relative à la hauteur du boîtier 
s'applique au boîtier de base du module pour 
l'électronique, encliqueté sur le profilé NS 35/
7,5. Il faut intégrer le capot de protection cor-
respondant pour calculer la hauteur totale.
Hauteurs du capot [mm] : 12,5, 30, 35, 55
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Cette gamme de produits comprend des Cette gamme de produits comprend des Cette gamme de produits comprend des 

boîtiers pouvant recevoir des circuits 

imprimés de quelques centimètres carrés 

seulement jusqu'à des cartes au format 

Europe et au-delà.

Les boîtiers fermés vous permettent de 

monter votre carte pour C.I. équipée en 

réalisant un module électronique protégé 

contre la poussière et les contacts fortuits. 

La grande variété de modèles proposés 

garantit une grande souplesse.

Les boîtiers ouverts constituent un sys-

tème support permettant de réceptionner 

les C.I. et conviennent notamment aux 

modules volumineux. La surface des C.I. 

reste accessible.

Toutes les versions de boîtiers se fixent 

rapidement sur les profilés EN courants, 

grâce à leur encliquetage facile.

Profofof ndeur de module T [mm]

25

45

72

100 / 108

122

Largeur de module B [m
m]

25

> 25 à < 100

100

CM 50
29435922943592

CM 62
2944863

CM 75
2943602

CM 90
2944876

A 103 73 73 103
B 102 75 102 75
C 50 62 75 90

CM 125
2942894

CM 175
2941507

CM 200
2941853

A 103 120 110
B 102 125 149
C 125 175 200

Phoenix Contact vert semblable à RAL 6021 Chromate de zinc semblable à RAL 1018

Bleu ciel semblable à RAL 5015 Gris blanc semblable à RAL 9002

Gris clair semblable à RAL 7035 Blanc pur semblable à RAL 9010

Gris silex semblable à RAL 7032 Bleu gris semblable à RAL 7031

Noir semblable à RAL 9005 Gris signalisation semblable à RAL 7042

Rouge feu semblable à RAL 3001 Gris marron semblable à RAL 8019

Orange semblable à RAL 2003
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UM
Dimensions exactes du profilé, connectique 
quelconque utilisable

Jeu d'échantillon
UM 25/45 2959900

Jeu d'échantillon
UM 25/45 2959900

Jeu d'échantillon
UM 72 2959816

Jeu d'échantillon
UM 100/108 2959832

Jeu d'échantillon
UM 122 2853190

Bord supé-Bord supé-
rieur du C.I.
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ME-MAX
Structure modulaire, connecteur-bus en 
option, technologie de raccordement fixe ou 
par enfichage

Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
ME / ME MAX pour de plus amples informations

ME / ME-BUS / ME-TBUS
Structure modulaire,
Capots de boîtiers variables au choix, 
pour connectique fixe ou par enfichage, 
connecteur-bus en option. 
Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
ME / ME MAX pour de plus amples informations

STTCO
Juxtaposable sous forme de BJ juxtaposés, 
raccordement à ressort sur deux étages, 
pontable

EMG
Blocs de jonction pour C.I. ou possibilité de 
raccordement enfichable, capots de boîtiers à 
hauteur variable

EG
Versions de matériaux ABS et PC, capots de 
boîtiers variables

BC
Selon DIN 43880 pour coffrets d'installation, 
connectique variable, connecteurs-bus en 
option
Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
BC pour de plus amples informations

UEGH
Possibilité de raccordement à deux étages, 
connectique déjà intégrée, raccordement par 
clips et équipement possible avec des modules 
CMS

UEGM
Connectique déjà intégrée, possibilité de
raccordement à vis, enfichable ou par clips

CM
Fente d'aération intégrée, montage mural
possible, modèle de capot volumineux

Nombre de pôles : 3, 4,  8, 12, 16, 18, 24
Largeur de module B [mm]: 6, 17,5,  22,5

Echantillon :

ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 2869647
ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY 2869388
ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY 2869362
ME MAX 22,5 U-U1 KMGY 2713476

Nombre de pôles : 4, 8, 12, 16, 24
Largeur de module B [mm]: 12,5, 17,5, 22,5

Echantillon :
Embase du boîtier :
ME 22,5 UT GN 2907130
ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN 2706030
ME 22,5 UT-TBUS GN 2707385

Capot de boîtier :
connectique MINICONNEC incluse
ME 22,5 OT-1MSTBO SET 2707741
ME 22,5 OT-MSTBO SET 2907444
ME 22,5 OT-3MSTBO SET 2707767

Nombre de pôles : 4, 5
Largeur de module B [mm]: 6,2

Echantillon :
Boîtier :
STTCO-LG 2,5/5 MT GY 3038891
STTCO-LG 2,5/4 PE GY 2713159

Flasque latéral :
D-STTCO 2,5 3038406

Nombre de pôles : 4, 6, 8
Larg. mod. B [mm]: 10, 12,5, 15, 17,5, 22,5, 25

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 10-LG 2947747
EMG 15-LG 2908508
EMG 22-LG 2946133

Capot de boîtier :
EMG 10-H 7,5MM 2947763
EMG 15-H 7,5MM 2947828
EMG 22-H 7,5MM 2946159

Nombre de pôles : 8
Largeur de module B [mm]: 22,5

Echantillon :
Embase de boîtier :
EG 22,5-G/ABS GN 2764043

Capot de boîtier :
EG 22,5-A/ABS GN 2764072

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 17,8

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 17,8 UT HBUS BK 2896241

Capot de boîtier :
BC 17,8 OT-MKDSO KMGY 2896092

Couvercle de boîtier :
BC 17,8 DKL R KMGY 2896144
BC 17,8 DKL S TRANS 2896102

Nombre de pôles : 12
Largeur de module B [mm]: 22,5, 25

Echantillon :

UEGH 22,5 2757102
UEGH 25 2757115

Nombre de pôles : 6, 12
Largeur de module B [mm]: 22,5, 25

Echantillon :

UEGM 22,5 2792002
UEGM 25 2792015

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 6, 8, 24, 32, 36, 48
Largeur de module B [mm]: 35, 45

Echantillon :

ME MAX 35 U-U1 KMGY 2713667
ME MAX 35 G 2-2 KMGY 2713683
ME MAX 35 3-3 KMGY 2713696

Nombre de pôles : 8, 24, 32
Largeur de module B [mm] : 35, 45

Echantillon :
Embase de boîtier :
ME 35 UTG GN 2907208
ME 35 UT BUS/5 GN 2853637
ME 35 UT TBUS GN  2709532

Capot de boîtier :
connectique MINICONNEC incluse
ME 35 OT-MSTBO SET 2707738

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 10, 14, 16, 18, 28, 34
Largeur de module B [mm]: 30, 37,5, 45, 50, 75, 90

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 30-LG 2947860
EMG 45-LG 2946191
EMG 75-LG 2947378

Capot de boîtier :
EMG 30-H 7,5MM 2947886
EMG 45-H 7,5MM 2946214
EMG 75-H 15MM 2947967

Nombre de pôles : 16, 26, 34
Largeur de module B [mm]: 45, 67,5, 90

Echantillon :
Embase de boîtier :
EG 45-G/ABS GN 2764140
EG 67,5-G/ABS GN 2764292
EG 90-G/ABS GN 2764328

Capot de boîtier :
EG 45-A/ABS GN 2764179
EG 67,5-A/ABS GN 2764357
EG 90-A/ABS GN 2764399

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 35,6, 53,6, 71,6

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 35,6 UT HBUS BK 2896254

Capot de boîtier :
BC 35,6 OT U11 KMGY 2896034
BC 35,6 OT U22 KMGY 2896047

Couvercle de boîtier :
BC 35,6 DKL R KMGY 2896157
BC 35,6 DKL S TRANS 2896115

Nombre de pôles : 12, 24
Largeur de module B [mm]: 27,5, 40, 42,5, 45

Echantillon :

UEGH 27,5-SMD 2757128
UEGH 40/1 2757144
UEGH 40/2 2757131
UEGH 42,5/1-SMD 2757157
UEGH 45/2-SMD 2757173

Nombre de pôles : 6, 12, 24
Largeur de module B [mm]: 27,5, 40

Echantillon :

UEGM 27,5-SMD 2757063
UEGM 40/1 2792112
UEGM 40/2 2792028

Nombre de pôles : individuel

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 38, 48, 58
Largeur de module B [mm]: 100, 125, 150

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 100-LG 2947080
EMG 150-LG 2946023

Capot de boîtier :
EMG 100-H 7,5MM 2944193
EMG 150-H 15MM 2943165

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 107,6

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 107,6 UT HBUS BK 2896270

Capot de boîtier :
BC 107,6 OT U11 KMGY 2896076
BC 107,6 OT U22 KMGY 2896089

Couvercle de boîtier :
BC 107,6 DKL R KMGY 2896173
BC 107,6 DKL S TRANS 2896131

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : individuel

Coloris de boîtier disponibles

Dimension A [mm] : 70,4, 92 ou 114,5

Dimension A [mm] : 51,5, 92 ou 114,5

La valeur relative à la hauteur du boîtier 
s'applique au boîtier de base du module pour 
l'électronique, encliqueté sur le profilé NS 35/
7,5. Il faut intégrer le capot de protection cor-
respondant pour calculer la hauteur totale.
Hauteurs du capot [mm] : 12,5, 30, 35, 55
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Cette gamme de produits comprend des Cette gamme de produits comprend des Cette gamme de produits comprend des 

boîtiers pouvant recevoir des circuits 

imprimés de quelques centimètres carrés 

seulement jusqu'à des cartes au format 

Europe et au-delà.

Les boîtiers fermés vous permettent de 

monter votre carte pour C.I. équipée en 

réalisant un module électronique protégé 

contre la poussière et les contacts fortuits. 

La grande variété de modèles proposés 

garantit une grande souplesse.

Les boîtiers ouverts constituent un sys-

tème support permettant de réceptionner 

les C.I. et conviennent notamment aux 

modules volumineux. La surface des C.I. 

reste accessible.

Toutes les versions de boîtiers se fixent 

rapidement sur les profilés EN courants, 

grâce à leur encliquetage facile.

Profofof ndeur de module T [mm]

25

45

72

100 / 108

122

Largeur de module B [m
m]

25

> 25 à < 100

100

CM 50
29435922943592

CM 62
2944863

CM 75
2943602

CM 90
2944876

A 103 73 73 103
B 102 75 102 75
C 50 62 75 90

CM 125
2942894

CM 175
2941507

CM 200
2941853

A 103 120 110
B 102 125 149
C 125 175 200

Phoenix Contact vert semblable à RAL 6021 Chromate de zinc semblable à RAL 1018

Bleu ciel semblable à RAL 5015 Gris blanc semblable à RAL 9002

Gris clair semblable à RAL 7035 Blanc pur semblable à RAL 9010

Gris silex semblable à RAL 7032 Bleu gris semblable à RAL 7031

Noir semblable à RAL 9005 Gris signalisation semblable à RAL 7042

Rouge feu semblable à RAL 3001 Gris marron semblable à RAL 8019

Orange semblable à RAL 2003
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UM
Dimensions exactes du profilé, connectique 
quelconque utilisable

Jeu d'échantillon
UM 25/45 2959900

Jeu d'échantillon
UM 25/45 2959900

Jeu d'échantillon
UM 72 2959816

Jeu d'échantillon
UM 100/108 2959832

Jeu d'échantillon
UM 122 2853190

Bord supé-Bord supé-
rieur du C.I.

PHOENIX CONTACT
Boîtiers pour l'électronique
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ME-MAX
Structure modulaire, connecteur-bus en 
option, technologie de raccordement fixe ou 
par enfichage

Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
ME / ME MAX pour de plus amples informations

ME / ME-BUS / ME-TBUS
Structure modulaire,
Capots de boîtiers variables au choix, 
pour connectique fixe ou par enfichage, 
connecteur-bus en option. 
Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
ME / ME MAX pour de plus amples informations

STTCO
Juxtaposable sous forme de BJ juxtaposés, 
raccordement à ressort sur deux étages, 
pontable

EMG
Blocs de jonction pour C.I. ou possibilité de 
raccordement enfichable, capots de boîtiers à 
hauteur variable

EG
Versions de matériaux ABS et PC, capots de 
boîtiers variables

BC
Selon DIN 43880 pour coffrets d'installation, 
connectique variable, connecteurs-bus en 
option
Veuillez vous servir de l'aperçu des produits 
BC pour de plus amples informations

UEGH
Possibilité de raccordement à deux étages, 
connectique déjà intégrée, raccordement par 
clips et équipement possible avec des modules 
CMS

UEGM
Connectique déjà intégrée, possibilité de
raccordement à vis, enfichable ou par clips

CM
Fente d'aération intégrée, montage mural
possible, modèle de capot volumineux

Nombre de pôles : 3, 4,  8, 12, 16, 18, 24
Largeur de module B [mm]: 6, 17,5,  22,5

Echantillon :

ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 2869647
ME MAX 22,5 F G 3-3 KMGY 2869388
ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY 2869362
ME MAX 22,5 U-U1 KMGY 2713476

Nombre de pôles : 4, 8, 12, 16, 24
Largeur de module B [mm]: 12,5, 17,5, 22,5

Echantillon :
Embase du boîtier :
ME 22,5 UT GN 2907130
ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN 2706030
ME 22,5 UT-TBUS GN 2707385

Capot de boîtier :
connectique MINICONNEC incluse
ME 22,5 OT-1MSTBO SET 2707741
ME 22,5 OT-MSTBO SET 2907444
ME 22,5 OT-3MSTBO SET 2707767

Nombre de pôles : 4, 5
Largeur de module B [mm]: 6,2

Echantillon :
Boîtier :
STTCO-LG 2,5/5 MT GY 3038891
STTCO-LG 2,5/4 PE GY 2713159

Flasque latéral :
D-STTCO 2,5 3038406

Nombre de pôles : 4, 6, 8
Larg. mod. B [mm]: 10, 12,5, 15, 17,5, 22,5, 25

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 10-LG 2947747
EMG 15-LG 2908508
EMG 22-LG 2946133

Capot de boîtier :
EMG 10-H 7,5MM 2947763
EMG 15-H 7,5MM 2947828
EMG 22-H 7,5MM 2946159

Nombre de pôles : 8
Largeur de module B [mm]: 22,5

Echantillon :
Embase de boîtier :
EG 22,5-G/ABS GN 2764043

Capot de boîtier :
EG 22,5-A/ABS GN 2764072

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 17,8

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 17,8 UT HBUS BK 2896241

Capot de boîtier :
BC 17,8 OT-MKDSO KMGY 2896092

Couvercle de boîtier :
BC 17,8 DKL R KMGY 2896144
BC 17,8 DKL S TRANS 2896102

Nombre de pôles : 12
Largeur de module B [mm]: 22,5, 25

Echantillon :

UEGH 22,5 2757102
UEGH 25 2757115

Nombre de pôles : 6, 12
Largeur de module B [mm]: 22,5, 25

Echantillon :

UEGM 22,5 2792002
UEGM 25 2792015

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 6, 8, 24, 32, 36, 48
Largeur de module B [mm]: 35, 45

Echantillon :

ME MAX 35 U-U1 KMGY 2713667
ME MAX 35 G 2-2 KMGY 2713683
ME MAX 35 3-3 KMGY 2713696

Nombre de pôles : 8, 24, 32
Largeur de module B [mm] : 35, 45

Echantillon :
Embase de boîtier :
ME 35 UTG GN 2907208
ME 35 UT BUS/5 GN 2853637
ME 35 UT TBUS GN  2709532

Capot de boîtier :
connectique MINICONNEC incluse
ME 35 OT-MSTBO SET 2707738

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 10, 14, 16, 18, 28, 34
Largeur de module B [mm]: 30, 37,5, 45, 50, 75, 90

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 30-LG 2947860
EMG 45-LG 2946191
EMG 75-LG 2947378

Capot de boîtier :
EMG 30-H 7,5MM 2947886
EMG 45-H 7,5MM 2946214
EMG 75-H 15MM 2947967

Nombre de pôles : 16, 26, 34
Largeur de module B [mm]: 45, 67,5, 90

Echantillon :
Embase de boîtier :
EG 45-G/ABS GN 2764140
EG 67,5-G/ABS GN 2764292
EG 90-G/ABS GN 2764328

Capot de boîtier :
EG 45-A/ABS GN 2764179
EG 67,5-A/ABS GN 2764357
EG 90-A/ABS GN 2764399

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 35,6, 53,6, 71,6

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 35,6 UT HBUS BK 2896254

Capot de boîtier :
BC 35,6 OT U11 KMGY 2896034
BC 35,6 OT U22 KMGY 2896047

Couvercle de boîtier :
BC 35,6 DKL R KMGY 2896157
BC 35,6 DKL S TRANS 2896115

Nombre de pôles : 12, 24
Largeur de module B [mm]: 27,5, 40, 42,5, 45

Echantillon :

UEGH 27,5-SMD 2757128
UEGH 40/1 2757144
UEGH 40/2 2757131
UEGH 42,5/1-SMD 2757157
UEGH 45/2-SMD 2757173

Nombre de pôles : 6, 12, 24
Largeur de module B [mm]: 27,5, 40

Echantillon :

UEGM 27,5-SMD 2757063
UEGM 40/1 2792112
UEGM 40/2 2792028

Nombre de pôles : individuel

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : 38, 48, 58
Largeur de module B [mm]: 100, 125, 150

Echantillon :
Embase de boîtier :
EMG 100-LG 2947080
EMG 150-LG 2946023

Capot de boîtier :
EMG 100-H 7,5MM 2944193
EMG 150-H 15MM 2943165

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : individuel
Largeur de module B [mm]: 107,6

Echantillon :
Embase de boîtier :
BC 107,6 UT HBUS BK 2896270

Capot de boîtier :
BC 107,6 OT U11 KMGY 2896076
BC 107,6 OT U22 KMGY 2896089

Couvercle de boîtier :
BC 107,6 DKL R KMGY 2896173
BC 107,6 DKL S TRANS 2896131

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Développement et fabrication de largeurs de 
boîtiers individuelles, sur demande.

Nombre de pôles : individuel

Coloris de boîtier disponibles

Dimension A [mm] : 70,4, 92 ou 114,5

Dimension A [mm] : 51,5, 92 ou 114,5

La valeur relative à la hauteur du boîtier 
s'applique au boîtier de base du module pour 
l'électronique, encliqueté sur le profilé NS 35/
7,5. Il faut intégrer le capot de protection cor-
respondant pour calculer la hauteur totale.
Hauteurs du capot [mm] : 12,5, 30, 35, 55
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MINICONNEC

MINICONNEC Housing
Solutions de boîtiers
pour vos électroniques

Boîtiers pour l'électronique personnalisés

Phoenix Contact, grâce à son expérience de longue date dans le domaine des boîtiers 

vides pour l'électronique et en qualité de fournisseur global en connectique pour C.I., 

est à vos côtés dans la réalisation de vos systèmes de boîtiers individualisés.

1. De l'avant-projet à la fabrication en série

Outre la modification de boîtiers existants, le développement 

de gammes de boîtiers, totalement nouvelles et personnali-

sées, est notre spécialité. Notre service s'étend de la phase 

d'avant-projet, en passant par la construction de pièces et 

d'outils jusqu'à la fabrication en série. Une équipe qualifiée 

issue des services Développement, Production et Marketing, 

dirige le projet jusqu'à son aptitude à la mise en série. 

2. Modules pour boîtier préconfectionnés

Phoenix Contact vous fournit également des boîtiers préconfectionnés, pour une uti-

lisation conviviale et rapide. Les différents composants, comprenant par exemple le 

boîtier et la connectique, sont assemblés individuellement, prémontés et livrés prêts 

au montage, selon votre cahier des charges. Les travaux de montage et la main 

d'œuvre sont ainsi réduits, étant donné qu'il y a très peu de pièces détachées à traiter.

Nouveau développement de boîtiers pour l'électronique personnalisés

...coloris du boîtier ...traitement par fraisage ...traitement d'estampage ...moulage d'outils ...impression de boîtiers

individuel avec ...
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Nombre de pièces par an
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Boîtiers pour l'électronique usinés

Pour les éléments d'affichage et de commande, il est souvent nécessaire de réaliser des ouvertures adaptées dans le boî-

tier. Ces ouvertures peuvent aussi bien être réalisées par un traitement mécanique ultérieur, tel que le fraisage ou l'estam-

page que grâce au moulage de parties personnalisées.

Cette méthode de fabrication extrêmement économique 

répond au besoin annuel souhaité. 

1. Au cours du traitement par fraisage, il n'y a pas 

d'autres investissements appliqués, les frais augmentent 

conjointement avec le nombre d'unités.

Ce procédé convient particulièrement aux petites quan-

tités, par exemple lancement de préséries.

2. Le procédé d'estampage permet de réduire les 

temps de production et par conséquent, de faire des 

économies, contrairement au procédé de fraisage. Les 

frais relatifs à la réalisation du poinçon sont rentables 

quand le nombre de boîtiers produits oscille entre 3.000 et 5.000 pièces par an.

3. Le moulage de faces avant individualisées permet de réduire les temps de production, étant donné que le pro-

cédé de moulage par injection permet de réaliser des boîtiers pour l'électronique entièrement personnalisés, sans 

avoir à effectuer une opération ultérieure. Les coûts d'investissement sont couverts à partir d'une quantité annuelle 

de 5.000 pièces. 

Repérage et impression personnalisés des boîtiers pour l'électronique

Il est souvent nécessaire de repérer le boîtier, pour le coté esthétique mais plusIl est souvent nécessaire de repérer le boîtier, pour le coté esthétique mais plusIl est souvent nécessaire de repérer le bo  particulièrement pour définir le produit 

final. Phoenix Contact vous  offre la possibilité de repérer le boîtier dans son intégralité ou seulement une partie des pièces

du boîtier, selon vos spécifications.

1. Impression au tampon

L'impression au tampon s'impose comme l'un des procédés les plus utilisés, dans le 

repérage de boîtiers pour l'électronique. On obtient ainsi une impression extrême-

ment lisible avec un excellent contraste et basée sur votre modèle d'impression électro-

nique. Des coloris d'impression variées sont bien entendu disponibles.

2. Impression laser de boîtiers pour l'électronique

En principe, tous les thermoplastiques techniques peuvent être repérés à l'aide de l'impres-

sion laser. La lisibilité et les rapports de contraste dépendent, en grande majorité, de la 

combinaison respective de plastique/couleur, de la longueur d'onde du laser ainsi que 

des paramètres de procédés et doivent, par conséquent, être déterminés au cas par 

cas.

France :
PHOENIX CONTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. :01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr

Belgique :
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem
Tél. :02-7 23 98 11
Fax : 02-7 25 36 14
www.phoenixcontact.be

Suisse :
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
Tél. : ++41 (0) 52 354 55 55
Fax : ++41 (0) 52 354 56 99
Mail: infoswiss@phoenixcontact.com
Internet: www.phoenixcontact.ch

Canada :
PHOENIX CONTACT Ltd.
235 Watline Avenue
Mississauga, Ontario
L4Z 1P3
Tél. : (905) 890-2820
Fax : (905) 890-0180
Toll Free 1-800-890-2820
www.phoenixcontact.cawww.phoenixcontact.ca

Informations complémentaires sur les produits
présentés et l'univers de solutions Phoenix
Contact sur les sites internet correspondants.

ou contactez-nous directement !

Connectique industrielle, matériel de repérage
et accessoires pour le montage

CLIPLINE

Connectique pour C.I. et
boîtiers pour l'électronique

MINICONNEC

Protection antisurtension

TRABTECH

Convertisseur de signaux, appareillages,
alimentations

INTERFACE

Composants et systèmes

AUTOMATION

Connecteurs industriels

CONNEC+


